
銀ペーストのレーザパターニングシステム

項　目 仕　様

レ
ー
ザ

波長 IR

出力 20W

発振繰返し数 1.6 ~ 1000 kHz

パルス幅 <20 ns以下

ス
キ
ャ
ナ

スキャンエリア 80 x 80 mm

スキャン速度 1,500 mm/sec

位置決め精度 ±10 um

その他機能 Auto Calibration

ス
テ
ー
ジ

ストローク

X : 600 mm

Y : 600 mm

Z : 50 mm

分解能 0.5 um

繰返位置決め精度 ±2 um

速度

X, Y :
　　1,000 mm/s

Z : 50 mm/s

パターニング　仕様

項目 仕様

基 材 ガラス，PET

Agペースト厚さ 8 um

パターニング速度 1,500 mm/s

パターニング幅 20 um

高精度XYステージとデジタルスキャナを使用し、パターン幅20umを
実現。また、スキャナにはAuto Calibration機能を有します。

装置仕様
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問合せ先

仕様は予告なく変更することがあります。


